
  

第７回「組込み適塾」説明会 

- 第１回 - 

次  第 

日 時：2014 年 4 月 9 日（水） 16:30～17:30 

場 所：関西経済連合会 中之島センタービル 29 階 291-293 会議室 

   （〒530-6691 大阪市北区中之島 6-2-27） 

 

１．『組込み適塾』塾長 挨拶 

大阪大学 大学院情報科学研究科長 井上 克郎 氏 

 

２．第６回「組込み適塾」に対する受講各社のご感想 

  （１）派遣元企業代表 

   - 調整中 - 

  （２）受講生代表の体験談 

    ・アーキテクチャ設計コース 受講生代表 

          シャープ株式会社 大倉 直 様 

    ・実装エンジニアリングコース 受講生代表 

株式会社湯山製作所 片山 雄貴 様 

 

３．第７回「組込み適塾」の説明 

 （１）全体コンセプトと今年度の特徴 

組込み適塾カリキュラム検討ワーキング 

   住友電工システムソリューション株式会社  岡 洋平 氏 

 

（２）申込み手続き等 

組込みシステム産業振興機構 事務局 

 

４．質疑応答 

 

以上 




